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摘要(译)

描述了一种用于显示面板基板组件的翘曲补偿的装置和方法。描述了一
种用于显示面板基板组件的翘曲补偿的方法和设备。在一个实施例中，
该方法包括选择具有超过翘曲容差水平的衬底翘曲水平的衬底。一旦被
选择，就在所选衬底的区域上形成多个导电凸块。一旦形成，就对多个
导电凸块施加热处理以获得在所选衬底的区域上方的虚拟平面具有低于
共面规格水平的共面性水平。这样，利用本发明的实施例，当利用本发
明的实施例进行补偿时，可以利用具有不合标准翘曲水平的低成本衬底
来形成OLED面板衬底组件。
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